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TECHNICKA KARTA
swissporXPS 300
swissporXPS 300 SF

OPIS

Tepelnoizolacné dosky SwissporXPS 300,

swissporXPS 300 SF sa vyrabaju extriziou a priamym

penenim. Vd’aka tomuto procesu vznikaju dosky s jednotnou

Struktarou uzavretych buniek. Okrem vel'mi dobrych

tepelnoizola¢nych vlastnosti sa tieto dosky vyznacuju nizkou
nasiakavostou a vel'mi vysokou pevnostou v tlaku. Dosky swissporXPS 300 maji rovné hrany a dosky
swissporXPS 300 SF maju frézované hrany. Povrch dosky s hladkou Struktarou.

TECHNICKA SPECIFIKACIA

Kod oznacenia:

EN 13164-T1-FTCD1-DS(70,90)-DLT(2)5-CS(10\Y)250-TR200-CC(2/1,5/50)130-WL(T)0,7-WD(V)3-
MU80- hr. 30, 40 mm

EN 13164-T1-FTCD1-DS(70,90)-DLT(2)5-CS(10\Y)300-TR200-CC(2/1,5/50)130-WL(T)0,7-WD(V)3-
MUSO hr. > 50 mm

Uzitkové vlastnosti Trieda alebo troven
T1 <50 mm = 2
Hrubka 50 mm bis 120 mm -2/ +3
> 120 mm -2/ +6
Odolnost’ vo¢i zmrazovaniu a rozmrazovaniu po absorpcii vody s dlhodobou FTCD1 <1%
diftiziou
Rozmerova stabilita pri stanovenych podmienkach teploty a vlhkosti DS(70,90) <5%
Deformacia pri $pecifikovanom tlakovom zat'azeni a teplotnych podmienkach DLT(2)5 <5%
Napitie v tlaku 610, alebo pevnost’ v tlaku om -30.40 mm CS(10\Y)250 > 250 kPa
Napitie v tlaku 610, alebo pevnost’ v tlaku om - > 50 mm CS(10\Y)300 > 300 kPa
Pevnost’ v tahu kolmo na ¢elné plochy TR200 > 200 kPa
Stlacanie pri kompresii CC(2/1,5/50)130 | > 130 kPa
Nasiakavost’ vody pri dlhodobom ponoreni. WL(T)0,7 <0,7%
Absorpcia vody pri dlhodobej diftzii WD(V)3 <3%
Prienik vodnej pary MUB80
Reakcia na ohen E

Sucinitel’ tepelnej vodivosti Ao a tepelny odpor pre rézne hribky:

Hribka
[mm] 30 40 |50 60 70 80 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140
Sucinitel tepelnej vodivosti ) (25 6 533 0033 | 0,033 0,035 0035 0035 0035 0,035 0035 0,035 0,035
[W/(m-K)]
Tepelny odpor
[m2-K/W] 090 120 150 1,80 200 225 270 285 310 340 370 @ 4,00
Hrubka
[mm] 150 | 160 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 240 | 250 | 260
acinitel tepelnej vodivosti
Sucinitel’ tepelnej vodivosti - 135 ' 035 0,035 | 0,035 0035 0035 0035 0,035 0035 0035 0035 0,035
[W/(m-K)]
Tepelny odpor

[m?-K/W] 425 455 | 485 510 540 570 600 @625 655 68 @ 7,10 | 740



Hrubka

[mm] 270 280 | 290 | 300
Sugdinitel tepelnej vodivosti
[W/(m'K)] 0,035 0,035 0,035 0,035
Tepelny odpor
[m2K/W] 7,70 8,00 825 | 855
APLIKACIA

Konkrétna aplikéacia by mala vyplynat’ z konstrukénych opatreni.

tepelna izolacia zakladovych pétiek,

tepelna izolacia zakladovych dosiek,

tepelna izolacia stien pod troviiou terénu, obvodova izolacia,

tepelna izolacia vonkajsich stien, vrstvenych stien, zdkladovych stien,

tepelna izolacia podlah na prizemi, podlah v priemyselnych halach a skladoch
tepelna izolacia podléh v chladiarenskych skladoch, podlah parkovisk, medzipodlaznych podléh,
tepelna izolacia plochej strechy v obratenom systéme,

tepelnd izolacia stropu pri premavke vozidiel a chodcov,

tepelnd izolacia Sikmych striech pod a nad krokvami,

tepelnd izolacia balkonov a teras,

tepelnd izolacia ciest a kol'ajisk,

protipovodiiova izolacia
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PRACA S DOSKAMI XPS

Priamy kontakt s doskami swissporXPS 300, swissporXPS 300 SF nespdsobuje poleptanie rik ani
podrazdenie pokozky a sliznic, a nemé ziadne iné Skodlivé G¢inky na zdravie. Praca s doskami si
nevyzaduje ziadne osobné ochranné prostriedky, ako su rukavice, protiprachové masky, ochranny odev a
ochranné okuliare. Tepelnd izolacia vyrobena z dosiek swissporXPS 300, swissporXPS 300 SF sa mdze
bezpecne brusit’ bez toho, aby predstavovala akékol'vek zdravotné riziko. SwissporXPS 300,
swissporXPS 300 SF, nevyzaruje ziadne radioaktivne Ziarenie typu alfa, beta alebo gama. Navyse vo
svojich poroch neobsahuje Ziadne merate'né mnozZstvo radia a nie je zdrojom emisii radonu do ovzdusia.
Na presné orezavanie vam postaci obyc€ajné naradie, ktoré ndjdete v kazdej domacnosti. Dosky sa daju
ahko rezat’ ruénou pilkou s jemnymi zubami alebo noZom na rézne tvary. Pokyny pre aplikéaciu dosky -
Pozrite si pokyny na inStalaciu swissporXPS www.swisspor.pl, sibory na stiahnutie, pokyny.

ODOLNOST VOCI CHEMIKALIAM A UV ZIARENIU

Extrudovany polystyrén chemicky nereaguje so Ziadnym pevnym stavebnym materialom. Nie je vSak
odolny voc¢i organickym rozpustadlam ako je aceton, benzol, nitro atd’. Na trhu je k dispozicii Siroka Skala
lepidiel, prostriedkov na ochranu dreva alebo farieb, ktoré su Specidlne urcené na pouzitie s polystyrénom.
Je nepripustné, aby sa vrstva dosiek swissporXPS nechala dlhs$i ¢as nezakryta. To vedie k oslabeniu ich
Struktary a vrchnd vrstva panelov sa méze znehodnotit’. Ak sa tak stane, mali by ste ju odstranit’ brusnym
papierom alebo brasnou Skrabkou.

Doska SwissporXPS je netoxicka, chemicky inertn4 a neobsahuje chlorfluérované uhl'ovodiky (CFC),
hydrochlorfluorované uhl'ovodiky (HCFC) ani formaldehyd. Kontakt extrudovanych dosiek s organickymi
rozpustadlami a materialmi, ktoré ich obsahuju, je vyluceny.

UPOZORNENIE: Pri vykonavani izola¢nych prac nesmie byt teplota vonkajsieho vzduchu, teplota
podkladu a zabudovavaného materidlu nizsia ako +5 °C a vysSia ako +25 °C. Izola¢né prace by sa nemali
vykonavat’ pri silnom vetre, na priamom slne¢nom ziareni, bezprostredne po dazdi alebo pocas neho.
Dosky swissporXPS by sa nemali pouzivat’ na miestach, kde teploty prekrocia +70 °C.

DOPRAVA A SKLADOVANIE

Dosky swissporXPS by sa mali prepravovat’ v baleni v sulade so zdravotnymi a bezpecnostnymi predpismi
a predpismi o doprave. Dosky z extrudovaného polystyrénu od spolo¢nosti Swisspor sa dodavaji vylucne



v baleni vyrobcu. Kazdé¢ balenie ma Stitok s informaciami o: nazve a adrese vyrobcu, jedinecnom kdde
vyrobku, deklarovanom tepelnom odpore a suéiniteli tepelnej vodivosti, kode vyrobku, menovitej hrubke,
sirke a diZzke, poéte kusov.

Dosky by sa mali skladovat’ tak, aby boli chranené pred poSkodenim a poveternostnymi vplyvmi. Dosky z
extrudovaného polystyrénu skladujte v obaloch, mimo dosahu zdrojov ohna a organickych rozpustadiel.

V pripade panelov skladovanych na plnych paletach vo velkoobjemovych baleniach je povolené
skladovanie vonku na spevnenom povrchu. Ak je balenie otvorené alebo poskodené, vyrobok by sa mal
skladovat’ na zastreSenych miestach chranenych pred meniacimi sa poveternostnymi podmienkami a
najma pred slneCnym ziarenim. Nezabudnite zabezpecit’ vetranie uzavretych miestnosti.

BALENIE

Rozmer panelu 600 mm x 1 250 mm — rovna hrana, katalégovy nazov swissporXPS 300.
Hribka

[mm] 30 40 50 60 | 70 & 80 | 90 & 100 @ 110 = 120 130 | 140 | 150 160
ObJeTn%*]"e“'a 0,315 0300 0300 0315 g 0300 0270 0300 0330 0360 0,293 0315 0,338 0,360

Plocha povrchu
dosiek v baleni
[m?]
Pocet dosiek v

baleni 14 10 8 7 6 5 4 4 4 4 3 3 3 3

[ks]

Hrubka

[mm] 170 | 180 | 190 | 200 = 210 @ 220 | 230 | 240 250 | 260 = 270 = 280 | 290 300
Objem balenia

(] 0,255 0,270 0,285 0,300 0,315 0,330 0,345 0,360 0,188 0,195 0,203 0,210 0,218 0,225
Plocha povrchu
dOS‘el[‘n%’alem 15 150 1,50 150 150 150 1,50 150 075 075 075 075 075 075
Pocet dosiek v

baleni 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

[ks]

105 | 750 6,00 525 450 3,75 | 3,00 3,00 | 300 300 225 225 225 225

Rozmery dosky 600 mm x 1 250 mm — frézované hrany, katalogovy nazov swissporXPS 300 SF.
Rozmery na prepravu 615 mm x 1 265 mm

Hribka
[mm] 30 40 50 60 | 70 & 80 | 90 & 100 & 110 120 130 | 140 150 @ 160
ObJeTn:’f]"e“'a 0315 0,300 0300 0315 (4 0300 0270 0300 0330 0360 0,293 0315 0338 0,360

Plocha povrchu
dosiek v baleni
[m?]
Pocet dosiek v

baleni 14 10 8 7 6 5 4 4 4 4 3 3 3 3
[ks]
Hrubka
[mm] 170 | 180 = 190 = 200 = 210 | 220 @ 230 = 240
ObJeTn:’f]"e“'a 0,255 0,270 0,285 0,300 0,315 0,330 0,345 0,360
Plocha povrchu
dosiek v baleni
[m?]
Pocet dosiek v
baleni 2 2 2 2 2 2 2 2
[ks]

10,5 @ 7,50 | 6,00 525 450 | 3,75 3,00 300 300 300 225 225 | 225 225

15 150 | 150 150 150 @ 150 1,50 | 1,50

ODDELENIE PREDAJNYCH SLUZIEB

Vyrobny ziavod v meste Chrzanéw tel. 32 625 72 50, fax 32 625 72 52



